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Abstract (en)
Primers consisting essentially of a film-former or matrix-former, an additive, an ionogenic and/or colloidal noble metal, a filler and a solvent are
suitable for coating substrate surfaces for subsequent chemical (electroless) metallisation.

Abstract (de)
Primer, bestehend im wesentlichen aus einem Film- bzw. Matrixbildner, einem Additiv, einem ionogenen und/oder kolloidalen Edelmetall, einem
Füllstoff und einem Lösungsmittel, eignen sich zum Beschichten von Substratoberflächen zur anschließenden chemischen Metallisierung.
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